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Tootearendus ja -disain
Tootmise juhtimine ja parendamine
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* Pinnaprindi kasutamine
ekstreemsetes
keskkonnatingimustes

» Tehnoloogilised soovitused
vesialuseliste materjalide
kasutamiseks
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« Kaasaegsed viimistlusmaterjalid ja -
tehnoloogiad
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Tootlemine

e Termotootlus
215 °C and 170 °C

* Pinna tootlus

15 k.17 kHz

ThermoWood® process
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Phase 3
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Tulemused

H,O CA SFE

[deg] [mJ/mm?] Adhesioon enne kliimakappi. Adhesioon peale kliimakappi.

Th-Mdnd Ref. 60.4 40.3 3 B (Pind mojutatud 5-15%) 4 B (Pind mojutatud vahem 5%)

Plasma 24 57.6 2 B (Pind mojutatud 15-35%) 3 B (Pind mojutatud 5-15%)

Ref. : 43.9 4 B (Pind mojutatud vahem kui 5%) 4 B (Pind mdjutatud vahem 5%)

Plasma : 58.4 4 B (Pind mdjutatud vahem kui 5%) 4 B (Pind mdjutatud vahem 5%)
Th-Haab Ref. : 43.5 2 B (Pind mojutatud 15-35%) 2 B (Pind mdjutatud 15-35%)

Plasma : 51.51 5 B (Pind mojutatud 0%) 4 B(Pind mojutatud vahem 5%)
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Uurigu teemad

» Puitpindade laikuvus erinevates tingimustes

Glossiness Evaluation of Coated Wood Surfaces as Function of Varnish Type and
Exposure to Different Conditions

rmotoodeldud puidu pinnaomaduste moju




2 Bringing new functions to wood
through surface modification.
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